2010年中国电子科技集团公司第五十二研究所公开招聘岗位

	招聘岗位
	人数
	学历
	技能要求
	待遇

	研发工程师

研发工程师

研发工程师
	系统构架师

	2

	硕士以上

	1、电子、通信、计算机或自动化相关专业，
了解物联网及相关的前沿技术发展，并在相关领域主导过技术研究、产品开发和解决方案提供，并取得阶段性成绩；
2、曾经组建或带领过研发团队，具备团队建设能力和相关经验；
3、具备准确的判断力和极强的执行力，对市场需求具有敏锐的洞察力；
4、熟悉产品研发、生产、测试、市场拓展等一系列流程并有实际执行经验； 
5、有相关发明专利或核心技术者优先考虑；
6、流利的中文表达和英文读写能力，以及良好的交流沟通能力；8年以上工作经验。
	享受事业单位工作人员相应待遇。

享受事业单位工作人员相应待遇。

享受事业单位工作人员相应待遇。

	
	应用系统、网管软件工程师

	3

	本科及以上
	1、电子、通信、计算机或自动化相关专业
熟悉计算机软件系统开发系统规划、功能模块划分、接口定义等；
2、熟悉Windows和Linux系统，熟悉TCP/IP，精通C/C++编程语言，精通大型数据库软件开发，熟悉Oracle，有实施或开发过大型应用系统软件者优先考虑；熟悉类似Cisco的SNMPc开发者优先； 熟悉Web界面设计，并开发过相关应用软件；
5、流利的中文表达和英文读写能力，以及良好的交流沟通能力；
6、有开拓精神和团队协作能力，5年以上工作经验
	

	
	解决方案系统工程师

	4

	本科及以上

	1、电子、通信、计算机或自动化相关专业，具备智能楼宇系统集成方案设计、短距离无线通信方案设计经验；
2、具备楼宇系统集成方案实施、短距离无线通信方案实施经验；
3、精通短距离天线工程学，对不同类型、不同频段天线工程实施有实际经验者优先；
4、精通综合布线系统、计算机网络系统、智能控制系统、一卡通系统、信息发布系统、卫星接收及有线电视系统等并能提供整体解决方案；
5、流利的中文表达和英文读写能力，以及良好的交流沟通能力；
6、有开拓精神和团队协作能力，能吃苦耐劳。
7、5年以上工作经验。
	

	
	嵌入式系统硬件工程师

	6

	本科及以上
	1、计算机或通讯专业，精通51和ARM处理器，具有相关的实际开发经验；
2、能熟练使用Protel，OrCAD，CADSTAR等EDA软件；
3、真正从事硬件开发3年以上，能独立完成系统设计及原型板调试工作；
4、熟悉并开发过基于TI、Freescale、NXP、ADI等MCU系统者优先考虑；
5、熟悉C和汇编语言，至少有基于以上一种系统的嵌入式驱动开发经验；
6、流利的中文表达和英文读写能力，以及良好的交流沟通能力；
7、有开拓精神和团队协作能力。5年以上工作经验。
	

	
	嵌入式系统软件工程师

	3

	本科及以上
	1、精通嵌入式操作系统和实时操作系统（LINUX和VxWORKS）及其原理;
2、熟悉软件设计流程和软件工程规范,能熟练使用VC或VB软件；
3、精通51、DSP和ARM处理器，具有相关的仪器仪表实际开发经验者优先；
4、真正从事嵌入式软件开发3年以上，能独立完成嵌入式系统驱动及通信调试工作；
5、流利的中文表达和英文读写能力，以及良好的交流沟通能力；
6、有开拓精神和团队协作能力。5年以上工作经验。
	

	
	资深硬件工程师

	8

	本科及以上
	岗位职责：
1、 承担高速数字电路硬件开发和测试工作；
2、 负责硬件设计相关文档的撰写。
任职要求：
1、电子、通信、计算机、自控类相关专业，具有三年以上高速数字电路开发和测试经验，熟练掌握Verilog/VHDL语言，具有CPLD和FPGA设计经验，有PCI-E、SATA/SAS、RapidIO、千兆以太网等高速串行电路设计经验者优先考虑。
2、熟悉掌握Cadence等原理图、PCB设计工具，熟练使用示波器、频谱仪、信号发生器等调试仪器；
3、承担过重大规模的硬件设计开发工作，熟悉硬件开发流程。
	

	
	高级嵌入式软件工程师

	8

	本科及以上
	岗位职责：
1、 承担基于嵌入式Linux或VxWorks的内核移植、驱动开发及应用软件开发工作。
2、 负责软件设计相关文档的撰写。
任职要求：
1、 具有两年以上嵌入式Linux或者Vxworks内核和驱动开发经验，具有应用软件设计经验和DSP设计经验者优先考虑。
2、 熟悉嵌入式Linux内核异常分析、问题定位的常见方法和手段，至少熟悉一种内核调试工具。


	

	
	高级PCB Layout工程师

	2

	本科及以上

	岗位职责：
PCB Layout设计和仿真工作
任职要求：
1、熟练掌握一种或以上CAD软件(Mentor, Cadence,PowerPCB),两年以上高速数字电路PCB Layout设计和仿真经验，具有 PCI-E、SATA/SAS、RapidIO、千兆以太网等高速串行电路PCB Layout 设计经验者优先考虑。
2、 熟悉电磁兼容设计、CAD仿真、信号完整性分析等。
3、 具有较强的表达能力和沟通能力。


	

	
	网络存储
	6
	硕士及以上
	专业方向：网络存储，在数据安全、数据备份、数据挖掘、数据容灾等方面有相关研发经验，2年以上工作经验者优先。
	

	机械设计师
	3
	本科及以上
	具备抗振隔冲、热设计、材料工艺等专业知识，具备2年以上电子产品结构设计工作经验。
	

	市场营销
	2
	本科及以上
	具备较强的综合素质，有电子类产品市场开拓相关经验，具备较强的沟通能力，熟悉电子类产品的特点。

	

	质量管理
	1
	本科及以上
	良好的沟通能力和分析问题的能力；熟悉质量师系统及质量管理工作；３年以上电子行业工作经验。
	

	管理类
	2
	本科及以上
	良好的沟通能力和团队协作能力，具备较强的综合素质，2年以上工作经验。
	


